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每周资讯|美方宣布对中国等国家无人机系统启动调查；11月国内市场手机出货量同降5.1%；景旺电子科技（赣州）投产庆典..
1、 行业
2025年中国人民银行工作会议召开
1月4日，2025年中国人民银行工作会议召开。会议强调，中国人民银行系统要切实把思想认识行动统一到党中央的分析判断和决策部署上来，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，实施适度宽松的货币政策，防范化解重点领域金融风险，进一步深化金融改革和高水平对外开放，着力扩大内需、稳定预期、激发活力，为推动经济持续回升向好营造良好的货币金融环境。2025年重点抓好以下工作：一是坚定不移深化全面从严治党。二是实施适度宽松的货币政策，为经济稳定增长创造适宜的货币金融环境。三是统筹做好金融“五篇大文章”，更好服务经济高质量发展。四是充分发挥中央银行宏观审慎与金融稳定功能，守住不发生系统性金融风险底线。五是稳步推进金融改革开放，提升人民币国际化水平。六是深度参与全球金融治理与合作。七是进一步优化中央银行金融管理和服务。(金融界)

日本欧盟战略伙伴关系协定生效
1月2日，欧盟（EU）成员国组成的理事会宣布，倡导日本和欧盟在法治和自由公平贸易等领域合作的“战略伙伴关系协定”（SPA）当天生效。未来将在基于世界贸易组织（WTO）规则的多边贸易以及全球变暖对策的国际框架《巴黎协定》的实施方面展开合作。（财联社）

腾讯、宁德时代、商汤等纷纷回应被列美1260H清单，外交部发声
1月6日，美国国防部将腾讯、宁德时代、商汤、云从科技等多家中国科技公司列入1260H清单（Chinese Military Companies List，简称CMC清单）。对此，相关公司纷纷进行回应。1月7日上午，腾讯发布声明表示，“腾讯被列入这份名单显然是一个错误，我们并不是军工企业或军工供应商。不同于出口管制或其他，这份清单对我们的业务没有影响。尽管如此，我们仍将同美国相关部门共同解决误会。”当日晚间，腾讯再次发布公告称，公司注意到，美国国防部计划于2025年1月7日（美国时间）发布《关于指定中国军工企业的通知》。根据该通知，美国国防部副部长已将公司列入中国军工企业名单。由于公司并非中国军工企业，也不是中国国防工业的军民融合企业，因此公司认为将其纳入中国军工企业名单是一个错误。（界面新闻）

美方宣布对中国等国家无人机系统启动调查！商务部：中方对此强烈不满，坚决反对
1月7日，商务部新闻发言人就美商务部宣布对中国等国家无人机系统启动信息通信技术与服务国家安全风险调查事答记者问表示，中方注意到，美国时间2025年1月3日，美商务部宣布对中国等国家无人机系统启动信息通信技术与服务国家安全风险调查。中方对此强烈不满，坚决反对。美方在缺乏事实依据的情况下，无端怀疑中国等国家无人机系统存在信息安全风险，极其不负责任。这是赤裸裸地泛化国家安全概念、滥用国家力量对他国产业实施打压，将干扰全球产业链供应链稳定畅通，并损害包括美国用户在内的消费者的正当权益。中方将密切关注事态进展，敦促美方尊重客观事实，立即停止错误做法。（证券时报）
2、 市场
中国信通院：2024年11月国内市场手机出货量同比下降5.1%
1月3日，中国信通院公布的数据显示，2024年11月，国内市场手机出货量2960.6万部，同比下降5.1%，其中，5G手机2731.9万部，同比增长0.8%，占同期手机出货量的92.3%。2024年1—11月，国内市场手机出货量2.80亿部，同比增长7.2%，其中，5G手机2.41亿部，同比增长12.0%，占同期手机出货量的86.2%。(证券时报)

乘联会：预估2024年12月全国新能源乘用车批发150万辆
1月3日，乘联分会数据显示，根据月度初步数据综合预估，2024年12月全国新能源乘用车厂商批发销量150万辆，同比增长35%，环比增长5%。乘联分会方面认为，2024年12月车市仍延续三季度以来的较高景气度，报废更新与置换更新政策效果持续释放，尤其是以旧换新强力拉动车市，推动2024年12月车市热度进一步提升。乘联分会方面还表示，由于2025年春节在1月29日，是年度市场销量中的特小年，行业面临节前零售时间短的1月销量负增长压力，因此部分厂商在完成2024年调整指标后，会考虑一定的转移量确保2025年1月的开门红。(证券时报)

3、 企业
浪潮半导体产业园正式投产
1 月 5 日，浪潮华光光电成立二十五周年大会与浪潮半导体产业园投产仪式在济南举行，该产业园总投资 6 个多亿，投产后年产半导体激光芯片、器件等 6000 多万只。浪潮华光光电成立二十五周年大会暨浪潮半导体产业园投产仪式在济南举行。济南市委副书记、市长于海田，山东大学校长、中国工程院院士李术才，浪潮集团党委书记、董事长邹庆忠，山东省集成电路行业协会王宏志，济南大学校长刘宗明出席活动并致辞。（界面新闻）

微软称2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元
 1月4日，微软2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）写道，在微软的800亿美元支出中，超过一半将用于美国。微软2025财年将于今年6月结束。自OpenAI于2022年推出ChatGPT以来，随着各行各业的公司寻求将人工智能整合到其产品和服务中，全球对人工智能的投资激增。作为OpenAI的主要支持者，微软与OpenAI进行了独家合作，因此被认为是大型科技公司在人工智能领域的领先竞争者。（第一财经）

格芯与IBM就诉讼事宜达成和解
1月2日，格芯（Globalfoundries） 和 IBM 共同在一份声明中宣布，两家公司已在正在进行的诉讼中达成和解，解决了所有诉讼事项，包括两家公司之间的违约、商业秘密和知识产权索赔。此次和解标志着正在进行的法律纠纷的结束，并允许两家公司在共同感兴趣的领域探索新的合作机会。在 2015 年之前，IBM 和 GlobalFoundries 一直在美国纽约州奥尔巴尼合作，开发领先的 IC 制造工艺技术。2015 年，Globalfoundries 收购了 IBM 的微电子业务，并认为这是半导体知识产权的唯一和专有权利。（芯智讯）

印度竞争委员会即将公布苹果App Store反垄断调查结果
1月3日，印度竞争委员会（CCI）即将宣布对苹果公司App Store的反垄断违规行为的调查结果。此次调查已形成一份长达142页的报告，CCI初步认定苹果在印度市场具有支配地位并滥用这一优势。苹果公司对此提出反驳，指责CCI泄露敏感信息，并要求撤回报告结束调查，但CCI在2024年11月拒绝了苹果的请求。尽管苹果在印度市场份额不足5%，CCI可能仍会要求苹果开放第三方支付系统，类似于此前对谷歌的要求。目前，调查结果和后续发展仍在关注中。（观点网）

恩智浦半导体同意以6.25亿美元TTTech Auto以加强汽车业务
1月7日，恩智浦半导体周二表示，同意以6.25亿美元收购专注于车用软件技术的TTTech Auto，以大幅加强其汽车业务，尤其是恩智浦汽车软硬件生态。恩智浦的声明指，此次收购旨在加强其产品组合，因为全球汽车制造商等重要客户们越来越倾向于将软件与硬件生态完美集成(而非单纯的硬件产品)视为决定车辆设计与综合性能的关键因素。（每日经济新闻）

景旺电子科技（赣州）有限公司举行投产庆典
1月6日，景旺电子科技（赣州）有限公司信丰高多层电路板生产项目投产庆典在赣州隆重举行。公司计划在赣州信丰基地总投资30亿元，其中一期投资18亿元，形成高多层PCB产能450万平米，预计年产值20亿元、；全部建成后年产值将超50亿元。项目采用前沿生产工艺和管理系统，实现生产流程的自动化、智能化和数字化，显著提升效率和降低能耗。（CPCA印制电路信息）

博敏电子新注册《CAM组原稿制作程序软件V1.0》等4个项目的软件著作权
1月8日，博敏电子新注册了4个项目的软件著作权，包括《CAM组原稿制作程序软件V1.0》、《经营管理分析平台V1.0》、《FTP文件管理系统V2.0》、《用户权限平台V1.0》等。今年以来博敏电子新注册软件著作权4个。结合公司2024年中报财务数据，2024上半年公司在研发方面投入了6215.86万元，同比减2.76%。（证券之星）

澳弘电子：对泰国子公司增资，注册资本增至8亿泰铢
1月6日，澳弘电子公告称，公司通过全资子公司“ELITE PROSPECT SINGAPORE PTE. LTD.”和“昇耀国际贸易有限公司”对“澳弘电子（泰国）”以自有资金进行增资。本次增资完成后，澳弘电子（泰国）的注册资本由4亿泰铢增加至8亿泰铢。本次增资是基于公司全球化发展战略和澳弘电子（泰国）建设的需要，符合公司整体战略发展规划和长远利益，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。（WIND）

深南电路获得发明专利授权：“多样化装配印刷线路板及制造方法”
1月4日，证券之星消息，根据天眼查APP数据显示深南电路（002916）新获得一项发明专利授权，专利名为“多样化装配印刷线路板及制造方法”，专利申请号为CN201811644524.9，授权日为2025年1月3日。专利摘要：本申请公开了一种多样化装配印刷线路板及制造方法，该线路板包括：第一印刷线路板，其上设置有多个突出的第一导电金属；多个第二印刷线路板，每个第二印刷线路板上设置有多个突出的第二导电金属，多个第二印刷线路板分别与第一印刷线路板连接；其中，每个第二印刷线路板与第一印刷线路板的连接位置，在相互对应的第二导电金属与第一导电金属之间设置有凝固后的导电金属浆而实现第二导电金属与第一导电金属之间的电连接，在非第二导电金属与非第一导电金属之间设置有层压粘结片而实现第二印刷线路板与第一印刷线路板之间的非电连接。通过上述方式，本申请能够为在Z方向堆叠、形成复杂的、超高集成的空间互联结构提供技术支持。（证券之星）
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崇达技术：珠海崇达二期项目中的珠海二厂已于2024年6月试产，新增高多层PCB板产能6万平米/月
1月3日，崇达技术表示，珠海崇达二期项目中的珠海二厂已于2024年6月试产，新增高多层PCB板产能6万平米/月，主要应用于服务器等领域。珠海三厂基建工程已完成，后续将根据公司整体规划和市场需求适时启动生产。珠海新工厂的投产将有助于提升公司在高端PCB产品领域的产能规模，公司将继续提升珠海工厂的产能提升速度。（每日经济新闻）

[image: 776564eff1e2e0b31fd36783ad8bb1a]
更多精彩内容请扫描下方二维码，关注 CPCA 服务号
撰稿人：张国旗
审核：张运
[image: ]
1

image1.jpeg
CPCA

SHOW PLUS

2025 BFFSH IS A RAS
BEREFRE (KEX) BES

EHBEAPEBFEBTLHE

wwwcpeashowplus com
BRRIT:CPCARS TS
W 186-13045679193
9% 186-130 45677353




image2.png




